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グラウンディング用途向けの新しい設計によって 

歩留まり改善・信頼性向上と同時に室温湿気硬化型で熱に弱い基板の保護を可能に 

複雑化するコンパクトカメラモジュールに適用するように 

設計したヘンケルの導電性接着剤 

 

デュッセルドルフ, ドイツ  2022年 11月 11日発表 –コンシューマー向けエレクトロニクス材料ソリュ

ーションをリードしているヘンケルは 2022 年 11 月 11 日最新のイノベーションである室温で硬化す

る導電性接着剤（ECA）の LOCTITE ABLESTIK ICP 2120 を発表しました。この製品は、組み立て時

の歩留まりを向上させ、主にスマートフォンなどに搭載されるコンパクトカメラモジュール（CCM）内の

導電性が必要とされる箇所に使用されることを目的としています。安定した導電性を得ることができ

るように設計された LOCTITE ABLESTIK ICP 2120 は、湿気硬化型であり、カメラモジュール内の薄く

小型化された基板を保護するための重要な役割を果たします。 

 

ヘンケルのエレクトロニクス事業部製品開発グループ部長である名取稔城（Toshiki Natori）氏は

「LOCTITE ABLESTIK ICP 2120 は、ヘンケルの広範囲に蓄積されたノウハウを活用した製品です。

多くの導電性接着剤は、完全に硬化するために高温下での硬化を必要とする溶剤型接着剤ですが、

LOCTITE ABLESTIK ICP 2120 は、ヘンケルの蓄積したノウハウを用いて設計した独自のプラットフォ

ームを使用し、ユーザーでの生産性向上と要求特性の両方を満たす製品です。」と説明しています。 

 

LOCTITE ABLESTIK ICP 2120 の特長は、安定した導電性に加え、低弾性（900 MPa @ 25℃）に設

計することにより優れた落下耐性を有し、かつ室温または低温（30分間で 50℃）での短時間硬化に

より生産性の向上、基板の保護、生産時のエネルギー消費の削減を可能にします。より小さく、薄く、

複雑な構造のカメラモジュール基板は過度に加熱すると、基板の反りや収縮により光学性能に影響

を与え、歩留まりが低下する可能性があるため、より低温で硬化することが求められます。 

 

LOCTITE ABLESTIK ICP 2120 は導電グラウンディング用に最適設計されています。この製品は、す

でに顧客での評価試験がなされており、接触抵抗が低く（DCR @<5Ω/piece）、かつ体積抵抗が低

いため、静電気対策に有効でカメラモジュールの安定した動作を実現します。さらに、高画素のカメ

ラモジュールでは、発熱も懸念される場合があります。LOCTITE ABLESTIK ICP 2120 は、熱伝導率

が 7.0 W/m･K と高く、動作時の熱を放散して性能と信頼性を向上させます。 
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LOCTITE ABLESTIK ICP 2120 の特性は、当初はマルチカメラモジュールのアプリケーション向けに

開発されましたが、OLED ディスプレイのグラウンディングやデバイスレベルの EMI シールドなどの

アプリケーションにも適用が可能です。名取氏は「この導電性接着剤の特性は非常に明確で、熱に

弱い多くの小型コンポーネントの性能を維持し、生産性の向上にも寄与します。この特長は、モジュ

ールやデバイスの設計者にとって注目すべき利点です。」と述べています。 

 

 
ヘンケルについて 
ヘンケルはバランスのよい、多角的なポートフォリオを備え、産業および一般消費者向け事業をグローバルに展開してい

ます。優れたブランドとイノベーション、テクノロジーを誇るヘンケルは、アドヒーシブテクノロジーズ（接着技術）、ビューティ

ーケア、ランドリー＆ホームケアの 3 分野において、グローバルリーダーとしての地位を維持しています。1876 年に創立

し、140年以上に及ぶ成功の歴史があるヘンケルは、ドイツのデュッセルドルフに本社を置き、世界に 52,000人以上の社

員を擁しています。サステナビリティの分野をリードする存在として評価されるヘンケルは、多くの国際的指標やランキング

でトップの地位を維持しています。2021 年の売上高は 200 億ユーロを超え、営業利益はおよそ 27 億ユーロでした。ヘン

ケルの優先株はドイツ株式指数 DAXのリストに入っております。さらなる情報はこちら www.henkel.com をご覧ください。 

 

ヘンケルジャパンウェブサイト： www.henkel.co.jp 

ヘンケルジャパン接着技術事業部門ウェブサイト：www.henkel-adhesives.com/jp/ja 

ヘンケルジャパン Facebook： www.facebook.com/HenkelJapan 

ヘンケルジャパン接着技術事業部門 YouTube：www.youtube.com/HenkelJapanAdhesiveTechnologies 

 

 

※本プレスリリースは、2022年 11月 11日にドイツ・ヘンケル本社が発表したプレスリリースの日本

語訳版です。本プレスリリースは英語が原本であり、その内容・解釈については英文プレスリリース

が優先します。 
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